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Info

Softwareleistungen
auf Honorarbasis

Mit dem beschleunigten Einsatz von
CAD/CAM-Technik und der rasch
zunehmenden Zahl von Biro- und
Personalcomputern in allen Berei-
chen der DDR-Volkswirtschaft
wachst der Bedarf an Programmen
fr diese Schiusseltechnologie stark
an. Eine ,,Anordnung zur Durchset-
zung von Ordnung und Sicherheit bei
der Durchfiihrung von Softwarelei-
stungen in nebenberuflicher Honorar-
tatigkeit — Honoraranordnung Soft-
wareleistungen* zielt darauf, die In-
itiativen befahigter Werktatiger auf
diesem Gebiet zu fordern und zusétz-
lich zu bestehenden Kapazitaten wei-
tere Moglichkeiten zur Erarbeitung
von Programmen flr die Computer-
technik zu erschlieBen.
Die Anordnung regelt einheitlich fur
alle Kombinate, volkseigenen Be-
triebe, Staatlichen Organe und Ein-
richtungen, sozialistischen Genos-
senschaften sowie gesellschaftiichen
Organisationen, in welchen Fallen
die Erarbeitung von Software auBer-
halb der standigen Aufgaben von
Werktatigen vereinbart werden kann.
Sie trifft Festlegungen zu Honorarver-
tragen, insbesondere zur Gewéhrlei-
stung einer hohen Qualitat der Soft-
ware und zur Héhe der Vergltung,
und legt die Pflichten der Betriebe zur
Einhaltung von Ordnung und Sicher-
heit auf diesem Gebiet fest. Dazu
gehort auch, die Zentrale informa-
tionsbank Software im VEB Daten-
verarbeitungszentrum Dresden re-
gelmaBig Uber abgeschlossene Soft-
wareleistungen zu informieren, um
die Programme breit nachnutzen zu
kénnen und Doppelentwicklungen zu
vermeiden.
Veroffentlicht ist die Anordnung im
Gesetzblatt Teil | Nr. 28 vom 16. No-
vember 1987. Sie ist seit 1. Dezem-
ber 1987 in Kraft.

ADN

Mobilar fiir Bildschirm-
arbeitsplatze

Aufder LHM '87 stellte der VEB Elek-
tro- und Metallgerate limenau seine
Bildschirmarbeitsplatze mit Stahlpro-
filgestell und Arbeitsplatten aus
sprelacartbeschichteter Mébelspan-
platte vor. Es gibt die Arbeitspiatze in
den Abmessungen (in mm)

Fotos: Griinder (2)
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Messen, Steuern, Regeln — mit elektronischen Bauelementen
aus dem VEB Kombinat Mikroelektronik

Steigende Effizienz und Prazision sind sowohl beim Hersteller als auch beim
Anwender von MeB-, Steuerungs- und Regelungstechnik heute mehr denn je
gefragt.
Es ist daher nicht verwunderlich, daB gerade dieser Bereich eine Doméne der
Mikroelektronik-Applikation wurde und weiter bleibt, sichert doch gerade die
hochentwickelte Mikroelektronik Effizienz und Préazision.
Mit seinem groBen und leistungsfahigen Sortiment elektronischer Bauelemente
ist deshalb der VEB Kombinat Mikroelektronik der richtige Partner.
Dies wird am breiten Spektrum der zur Leipziger Friihjahrsmesse 1988 in der
Halle 15 vorgestellten Bauelemente und anhand zahlreicher Applikationsbei-
spiele deutlich.
Fur nahezu alle Aufgaben stehen die richtigen Bauelemente der Mikro-, Opto-
und Leistungselektronik bereit. Das Produktionsprogramm des Kombinates
enthalt Mikroprozessoren mit Verarbeitungsbreiten bis 16 Bit, Einchipmikro-
rechner, hochintegrierte Speicherschaltkreise, Zahler, Ein- und Ausgabe-IC,
AD/DA-Wandler, Operationsverstérker, Analog-"und Digitalprozessoren, An-
steuerschaltkreise, Sensoren und Koppler, Fotodioden, Infrarot- und Lichtemit-
terdioden, Flissigkristallanzeigen, Lichtschachtbauelemente, Si-Transistoren
und Leistungstransistoren, Si-Dioden und Leistungsdioden, Gleichrichterdio-
den und Freiflachengleichrichter.
Nahezu 1500 Grundtypen aktiver elektronischer Bauelemente umfafBt das Lie-
ferangebot.
Digitale MeBtechnik (Multimeter, Handmultimeter, Zahler u. a.) mit einem brei-
ten Einsatzbereich ergénzen die Erzeugnispalette. Als kompetenter und lei-
stungsstarker Partner in Sachen ZeitmeBtechnik prasentiert sich der VEB Kom-
binat Mikroelektronik als Hersteller hochpraziser quarzgesteuerter sowie me-
chanischer Industrie-Schaltuhren fir viele Anwendungen, Marinechronome-
tern und einer groBen Uhrenkollektion, die in Funktionalitat und Design uber-
zeugen.

VEB Kombinat Mikroelektronik

1600 x 900 x 720 und
1200 x 750 x720. Die Rollschranke
(Rollkorpus) werden auch in zwei
Ausflhrungen hergestellt, ndmiich
420 x 790 x 640 mm® und
420 x 605 x 640 mm?®.
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Das Kombinat
VEB Elektro-Apparate-
Werke auf der LFM ’88

Wenn am 13. Marz die Leipziger
Frihjahrsmesse 1988 ihre Pforten
o6ffnet, wird ihren Besuchern in der
Halle 15 auf dem Gelande der Tech-
nischen Messe eine Exponatenschau
elektronischer Automatisierungs-
technik prasentiert, die Probleml6-
sungen fir jeden Wirtschaftszweig
zeigt. Seit Jahren ist das Kombinat
VEB Elektro-Apparate-Werke groBter

DDR-Produzent dieser fur die Ratio-
nalisierung und Automatisierung
technologischer Prozesse erforderli-
chen meBsteuer- und regelungstech-
nischen Gerate. Das K EAW stelit
sich in der Halle 15 wieder mit einem
ausgewahlten Spektrum seines etwa
50000 Erzeugnistypen umfassenden
Produktions- und Leistungsangebotes
vor. Bei seiner Prasentation legt das
Kombinat Wert auf die Darstellung
der Exponate der Haupterzeugnisli-
nien EAW-electronic, EAW-sensoric
und EAW-actoric sowie ihr Zusam-
menwirken in rationellen und effekti-
ven Problemiésungen. Im Vorder-
grund stehen dabei neue Exponate
der EAW-electronic in anschaulich
dargesteliten, bereits realisierten in-
dustriellen Problemlésungen. So wird
auf dem Gebiet der Steuerungstech-
nik das System EAW-electronic

S 2000 fur Transport- und Lagerpro-
zesse in Aktion zu sehen sein, das
sich beispielsweise bereits in einem
Hochregalnormteillager des Maschi-
nenbauhandels Berlin bewéhrt. Die
Einsatzmdglichkeiten des kompakten
Steuerungs- und Regelungssystems
EAW-electronic S 2000 demonstrie-
ren weitere Problemidsungen wie die
,Automatisierung einer Fermentie-
rungsanlage“ als Einsatzfall in der
Biotechnologie oder die Regelung
der Plasmabeschichtungsanlage
TINA 900-1.1 H aus dem Kombinat
Carl Zeiss JENA.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet
ein multi-user-Arbeitsplatz zur Soft-
wareerarbeitung mit dem Program-
mier- und Entwicklungssystem EAW-
electronic P 8000. Gezeigt wird auch
der automatisierte Schiffsmaschinen-
betrieb mit Teilkomplexen des Sy-
stems EAW-electronic E 8100, das
sich bereits mit einer Maschinentiiber-
wachungsanlage, Mandverregistrier-
einrichtung und dem Hauptmaschi-
nensicherheitssystem an Bord de
20000-Tonnen-Vollcontainerschif¥
der DDR-Handelsflotte ,,Ernst Thal-
mann® und ,,Wilhelm Pieck” bewahrt.

Ungekapselte Chips
auf Platinen

In den USA ist jetzt die Montage un-
gekapselter IC-Chips auf gréBeren
Substraten, bis hin zu Printplatten
kleinerer Abmessungen, Gegen-
stand von Fachdiskussionen gewor-
den. Ausgangspunkt sind die derzeit
gopuldr werdenden ,,Smart Cards*.
Das sind in erster Linie Kreditkarten
mit eingebauten Speicher- und Pro-
zessor-ICs. Sie befinden sich be-
kanntlich auch in Europa schon in
einer friihen Erprobungsphase. Im
Zuge des neuen Trends bei der
,COB*“-Technik (Chips On Board)
werden die Keramiksubstrate soweit
vergroBert, daB sie nach gegenwarti-
gem Stand zwanzig und mehr unge-
kapselte ICs aufnehmen kénnen.
Gegenuber den Ublichen gekapse”
ten Bauelementen sollen sich dat¥.
Kostenersparnisse von 80 bis 90 Pro-
zent ergeben kdnnen. Ferner kann
bei der Verdrahtung die gut be-
herrschte Dickschicht-Technik ver-
wendet werden.
Noch nicht geloste Probleme gibt es
dadurch, daB das bisherige einfache
Einléten der Kapseln durch IC-Bon-
ding-Technik in groBem MaBstab
ersetzt werden muB. Die bisher relativ
einfache automatische Platinen-Be-
stiickung muB damit durch kompli-
zierte Verfahren ersetzt werden. Eine
nachtragliche Reparatur fertig be-
stlickter Boards, die defekte Chips
enthalten, ist praktisch ausgeschlos-
sen. Ein weiteres, nur erst halbwegs
geldstes Problem besteht darin, daB
die montierten Chips nachtréglich auf
dem Substrat mit einer kapselahnli-
chen Schutzhtille aus Epoxid oder
Silikon versehen werden miissen.
Auch die dafiir erforderlichen neuen
Verfahren sind bis jetzt nur erst unzu-
reichend entwickelt worden. Schlie-
lich erfordert die Montage der unge-
kapselten Chips neue MaBnahmen
zur Ableitung der Verlustwérme.
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